技术领域及背景

技术领域  

        本发明涉及耐火材料技术领域，具体地讲，涉及一种透气砖修补料及其制造方法。  

背景技术  

        目前普遍使用的转炉透气砖修补料一般都采用加入沥青或树脂等有机物质，在升温过程中挥发留下孔洞达到透气的目的，为了提高修补料的透气性，透气修补料生产厂家一般加大有机物质的加入量，并辅加低熔点的无机盐。这些物质在高温状态下挥发，产生大量的有害烟尘污染环境，且收得率低。  

        综上所述，亟需一种无污染、烧结速度快、结构致密、收得率高的转炉透气砖修补料。  
